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内容概要

本书以微机电系统方面的应用为背景，介绍了微流动的形成机理，如非连续效应、表面主导效应、低
雷诺数效应、多尺度和多物理效应等；同时介绍了微流动的行为特点，如边界滑移、热蠕变、动电效
应、黏性加热、反常扩散、气体的稀薄效应和液体的颗粒化等。
讨论的重点是气体微流动以及微流动的建模和模拟方法，包括连续介质和离散粒子方法。
本书是在这些新兴领域出现较早、覆盖较全面、论述较系统的一本专著，较好地反映了该领域目前的
动向和作者在这方面富有特色的工作。
    本书可供机械、化工、材料、生物及信息技术领域相关的科研人员和工程技术人员参考，也可作为
相关专业和领域的研究生或高年级本科生的教材或教学参考书。
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编辑推荐

　　本书讨论了微尺度上和微机电系统(MEMS)设备中的流动和热传递。
它包括了气体、液体和粒子微流动，并全面体现了在基本概念、模拟方法和微加速度计、静电枢驱动
器、微喷嘴和借助电场的微流控等方面的典型应用。
建立了实用的工程模型，即容易采用的宏观模型，但同时也为更深入理解和有效处理在微尺度上遇到
的问题提供了一个严谨的数学和数值处理框架。
　　本书适合研究生和流体力学、电气、机械和化学工程的研究人员阅读，同时也适合于在MEMS的
其他领域工作而需要在其中引入流动模型的研究者。
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